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1 MP-III Writer 介紹介紹介紹介紹 
 

1.1 簡介簡介簡介簡介 

MP-III Writer 是基於 MPI Writer 升級的新一代燒錄器，擴展有 USB 介面和 ISP（In System Program）等

功能，可通過 USB 口下載燒錄代碼，更新燒錄控制程式。由硬體升級改為軟體升級，極大方便了客戶的使用。 

1.2 功能概述功能概述功能概述功能概述 

� 採用具有 ISP 功能的 Flash Base MCU，聯機狀態時根據需要可升級晶片燒錄控制程式； 

� Full Speed USB1.1 介面可方便與 PC 互聯，從而進行燒錄器升級、聯機燒錄晶片或下載晶片燒錄代碼； 

� 支援晶片聯機和脫機燒錄操作； 

� 繼承 MPI Writer 所有功能； 

� 新增聯機狀態下，讀取晶片資料的功能； 

� 新增聯機狀態下，讀取 EEPROM 和清空 EEPROM 等功能。 

 

1.3 硬體介紹硬體介紹硬體介紹硬體介紹 

   MP-III Writer 由控制底板、燒錄上板、轉接板及外殼組成。資訊說明見表 1，外觀如圖 1 所示： 

 
列項列項列項列項 標注標注標注標注 描述描述描述描述 用途用途用途用途 

(1) S3 RESET 按鍵 復位燒錄器 

(2) S1 MODE 按鍵 選擇功能模式 

(3) D6 4 位 7 段數碼管 顯示燒錄資訊與功能指示 

(4) D1~D3 指示 LED 
燒錄狀態指示。綠色表示燒錄完成，黃色表示燒錄中，

紅色表示燒錄失敗 

(5) S2 執行按鍵 用於執行燒錄或中止報警提示 

(6) JP2 燒錄擴展口 用於自行外引連線燒錄晶片 

(7) JP1&JP3 MP 轉接板 用於插接燒錄轉接板，必須與 MCU 型號相匹配 

(8) Text Tool 燒錄座 
放置待燒錄晶片（僅適用於 DIP 或可轉為 DIP 封裝）

的晶片 

 
表 1 
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圖片 1 MP-III Writer 外觀示意圖 

1.4 配件說明配件說明配件說明配件說明 

� 五線式 Mini USB 線，用於 MP-III Writer 和 PC 聯機，如下圖所示： 

 

 

圖片 2  USB Cable 

 

� DC 7.5V/2A 直流電源供應器，用於 MP-III Writer 工作電源。 

� 燒錄擴展 20pins 排線，如下圖所示： 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) (7) (8) 
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圖片 3  20pins 排線 

� MP 燒錄轉接板，與不同的晶片相匹配，用於燒錄控制引線與晶片燒錄腳位元的連接，如下圖所

示。使用此轉接板時可直接將 DIP 封裝的晶片直接放置於 48pins 的夾緊上燒錄。 

 

圖片 4 插在 JP1&JP3 上的 MP 轉接板 

 
� V3 燒錄轉接板（和 Writer V3.0 共用），如下圖所示： 

 

圖片 5 和 Writer V3.0 共用的轉接板 

 

1.5 軟硬體安裝軟硬體安裝軟硬體安裝軟硬體安裝 

 1.5.1 軟體安裝軟體安裝軟體安裝軟體安裝 

1. 支援此款燒錄器的軟體 MPIII_Wt.exe 內嵌於 SN8IDE_1.99W（支援 SN8P1910 系列 MCU）、

M2IDE_V112（支援 SN8P2000 系列 MCU）或更新版本的編譯軟體中。用戶可自行在 SONiX 官方網站下載並

更新此軟體。 

2. 初次使用 MP-III Writer 需要安裝驅動程式，根據 PC 提示選擇編譯軟體 “\USB_Driver” 檔夾下的

SN8USBMP3Wt.inf 檔即可。 

3. 使用此軟體配合 MP-III Writer 可以將燒錄代碼下載到燒錄器的 EEPROM 中進行晶片脫機燒錄或直接聯

機燒錄。詳細操作請參閱後面相關部分。 

1.5.2 硬體安裝硬體安裝硬體安裝硬體安裝 

1. 安裝相應型號的MP燒錄轉接板或V3燒錄轉接板，如圖6所示： 
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圖片 6  MP-III Writer 與燒錄轉接板連接示意圖 

2.  連接DC 7.5V/ 2A 直流電源。 

3.  利用 Mini USB Cable 將燒錄器和 PC 連接。 

4.  執行支援此款燒錄器的軟體（如 MPIII_WtV100.exe）將待燒錄的 .SN8 檔下載到燒錄器的 EEPROM 

        中。 

5. 燒錄器與 PC 通信的操作（如下載 SN8 檔，聯機燒錄等操作），需看到數碼管顯示“uSb”字樣方可 

        繼續進行（如無此提示，請按下 RESET 按鍵或檢查連接狀況）。 

6. 在未插接 USB Cable 的狀態下，燒錄器上電或按下 Reset 鍵後，數碼管會首先顯示“晶片型號-韌件

版本號”，然後顯示存儲在 EEPROM 內的燒錄代碼資料（包括 MCU 型號及 Checksum 值）。EPROM 

為空或資料錯誤，會有 “Err4” 提示，紅色指示燈常亮，並有報警聲。此時按下“Enter”按鍵取消

報警，重新下載正確的.SN8 檔即可。韌件版本號及其支持的 MCU 型號對照表請參考附錄 1 或查詢相

關晶片規格書。 

7.  燒錄器配備的 EEPROM 如果損壞或人為拆卸，則會有“Err4”的錯誤資訊提示。 

8.  OTP MCU 放置方向如下圖所示或參考燒錄器外殼標識。 

 

 

圖片 7 晶片放置示意圖
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2 晶片脫機燒錄操作晶片脫機燒錄操作晶片脫機燒錄操作晶片脫機燒錄操作 
2.1 晶片脫機燒錄步驟晶片脫機燒錄步驟晶片脫機燒錄步驟晶片脫機燒錄步驟 

 

� 步驟 1：下載燒錄代碼 

� 步驟 2：晶片脫機燒錄 

 

2.2 下載燒錄代碼下載燒錄代碼下載燒錄代碼下載燒錄代碼 

 

� 將 DC 7.5V/2A 電源線、USB 線分別與 MP-III Writer 連接； 

� 將燒錄器動切換到 USB 聯機模式； 

� 開啟燒錄軟體聯機下載 .SN8 燒錄代碼到 EEPROM，並記下其 Checksum 值，詳細操

作請參考第三章相關資訊； 

� 拔除 USB Cable，燒錄器會自動重定並進入脫機模式。通過“Mode”和“Enter”按鍵

選擇 Fun5，檢查 EEPROM 的 Checksum 值是否和記錄值相同； 

� 燒錄代碼下載完畢。 

2.3 晶片脫機燒錄晶片脫機燒錄晶片脫機燒錄晶片脫機燒錄 

 

� 取下燒錄器外殼插接 MP 燒錄轉接板，或使用 20pins 排線連接 V3 轉接板； 

� 連接 DC 7.5V/2A 電源，燒錄器默認工作模式為 FUN6； 

� 待數碼管顯示完畢“待燒錄晶片型號-Checksum 值”後放入待燒錄 MCU，按“Enter”

鍵開始燒錄，所執行的動作為“Program + Verify”，燒錄成功後“OK”指示燈點亮； 

� 詳細操作請參考第四章相關內容。 
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3 晶片聯機燒錄操作晶片聯機燒錄操作晶片聯機燒錄操作晶片聯機燒錄操作 
 

3.1 晶片聯機燒錄步驟晶片聯機燒錄步驟晶片聯機燒錄步驟晶片聯機燒錄步驟 

 

� 開啟 MP-III Writer 軟體操作介面，默認“燒錄 MCU”選項，簡體中文介面。 

 

圖片 8 MP-III 軟體開啟畫面 

 

� 介面資訊說明： 

A 載入晶片燒錄代碼按鈕 

B 晶片型號顯示框 

C 功能按鈕選擇區 

D 設定 Rolling Code 功能按鈕，只有在啟動 rolling code 時才能設定 

E 晶片燒錄代碼路徑顯示區 

F 晶片燒錄代碼 Checksum 值顯示區，同時指示是否有啟用加密功能 

G 狀態顯示區，如 Program、Read… 

H 燒錄資訊提示框 

I 燒錄程式的 Firmware 版本 

J 語言選擇按鈕，有簡體中文和英文兩種語言環境可供選擇 

 
� 點擊“型號選擇/裝載 SN8”按鈕，選擇所需要的晶片型號及燒錄代碼，如下圖所示： 
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圖片 9 選擇晶片型號 & 燒錄代碼 

 
� 若 MP-III Writer 與 PC 連接正常，完成上步操作後，燒錄代碼會自動下載到燒錄器的

EEPROM 中，燒錄資訊提示如圖 10 所示。而且功能按鈕會凸出用於回應操作。 

 

 

圖片 10  燒錄代碼下載到 EEPROM 

� 若只選擇晶片型號，取消選擇燒錄代碼，介面將恢復到開啟狀態，所有功能按鈕無效，

如前面圖 8 所示。 
 

� 待燒錄晶片正確放入夾具後點擊 “自動燒錄” 按鈕，燒錄器便會依次執行 “空片檢

測”、“程式燒錄”、“燒錄校驗” 動作，資訊提示如下圖 11： 
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圖片 11 執行“自動燒錄”功能  

 
� 點擊“空片檢測”按鈕，則僅對晶片進行空白檢查，如圖 12 所示： 

 

 

圖片 12 執行“空片檢測”功能 

 
�  點擊“程式燒錄”按鈕，則只對晶片執行燒錄動作，如下圖所示： 
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圖片 13  燒錄 OTP 完成 

 
 

�  點擊“燒錄校驗”按鈕，則檢查燒錄到晶片中的代碼是否正確，校驗正確如下圖 14 所

示，校驗資料錯誤則顯示錯誤的位址及資料如圖 15 所示： 

 

 

圖片 14  燒錄校驗，資料正確 
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圖片 15 燒錄校驗，資料錯誤 

�  點擊“讀取 OTP”按鈕，會將晶片中的資訊讀出（如果晶片有加密則只能讀出部分資

料），並顯示在資訊框中，如下圖所示。此外還會自動生成一個.BBB 檔存放在編譯軟體

的“Writer_log”目錄下。 

 

 

圖片 16  讀取 OTP 資料 
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3.2 Rolling code 設定設定設定設定 

� 程式有使用 Rolling code 功能，介面上“Rolling code”按鈕才有效。 

� 點擊“Rolling Code”按鈕，則出現如下圖所示對話方塊，從而可以對 Rolling Code 的

起始位址、長度、初始值、步進值等可選項進行設定。 

 

圖片 17  Rolling Code 設置 

 
 

� Rolling code 設定完成點擊“確定”，設置資料將同步在燒錄器和配置 INI 文檔中更新。 

� 燒錄 Rolling code 過程中，燒錄器由聯機模式切換到脫機模式，不影響 Rolling code 正

常變化。例如：啟始值是 0001，在聯機時燒了 2 顆之後改用脫機燒錄，此時 Rolling code

的數值將會從 0003 開始! 
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EEPROM 操作操作操作操作 

 

�  MP-III Writer 聯機狀態時，選擇“操作 EEPROM”選項後，可對燒錄器中的 EEPROM

進行“讀 EEPROM”、“清零 EEPROM” 等操作，如下圖所示： 

 

圖片 18  操作 EEPROM 的介面 

 

�  點擊“型號選擇/裝載 SN8”按鈕後，便可選擇晶片與燒錄代碼，如下圖所示： 
 

 

圖片 19 操作 EEPROM 介面下選擇 MCU 型號及代碼 

 

� 點擊“讀 EEPROM”按鈕可以將 EEPROM 中的資料讀出，顯示在資訊框中，如下圖所

示。同樣會自動生成一個.BBB 檔存放在編譯軟體的“Writer_log”目錄下。 
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圖片 20  讀取 EEPROM 

 

� 點擊“清零 EEPROM”按鈕則會將 EEPROM 中的有效資料清空，如下圖所示： 

 

 

圖片 11  清零 EEPROM 

 
NOTE：：：：清零清零清零清零 EEPROM 後後後後，，，，如果不下載如果不下載如果不下載如果不下載 SN8 檔到燒錄器檔到燒錄器檔到燒錄器檔到燒錄器，，，，去執行燒錄時燒錄器會告警並顯示去執行燒錄時燒錄器會告警並顯示去執行燒錄時燒錄器會告警並顯示去執行燒錄時燒錄器會告警並顯示 

        “Err4”。。。。 
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4 MP-III Writer 脫機操作說明脫機操作說明脫機操作說明脫機操作說明 
 

4.1 MP-III Writer 脫機操作的功能表及相關資訊說明脫機操作的功能表及相關資訊說明脫機操作的功能表及相關資訊說明脫機操作的功能表及相關資訊說明 

執行中執行中執行中執行中 成功成功成功成功 失敗失敗失敗失敗 
Mode 功能說明功能說明功能說明功能說明 

數碼管數碼管數碼管數碼管 LED 數碼管數碼管數碼管數碼管 LED 數碼管數碼管數碼管數碼管 LED 

FUN0 
Auto1： 

Blank + Program + Verify 
無顯示 黃燈 

Checksum 值或 

Rolling Code 
綠燈 

Err1,Err2,
Err3 

紅燈 

FUN1 Blank Check 無顯示 黃燈 FUN1 綠燈 Err1 紅燈 

FUN2 Program 無顯示 黃燈 
FUN2 或 Rolling 

Code 
綠燈 Err2 紅燈 

FUN3 Verify 無顯示 黃燈 Checksum 綠燈 Err3 紅燈 

FUN4 Read OTP 無顯示 黃燈 Checksum 綠燈 不確定值 - 

FUN5 Read EEPROM 無顯示 黃燈 Checksum 綠燈 Err4 紅燈 

FUN6 
Auto2： 

Program + Verify 
無顯示 黃燈 

Checksum 或

Rolling Code 
綠燈 

Err2 
或 Err3 

紅燈 

FUN7 顯示 Rolling Code 值 無顯示 黃燈 Lowest word 綠燈 - - 

FUN8 顯示韌件名稱和版本號 無顯示 黃燈 如：2704A-F101 綠燈 - - 

1. 開機後默認為”FUN6”，可通過 ”MODE” 鍵選擇不同的工作模式。 

2. Checksum 值: 選擇加密時等於 Security checksum，無加密時等於 EEPROM checksum。 

3. Rolling Code: 在 Fun0、Fun2 和 Fun6 模式下，如果有使用 Rolling Code，則顯示 Rolling Code

的最低位元組值。 
備註備註備註備註：：：： 

4. FUN8 可以查看待燒晶片型號和燒錄器韌件版本，例如：”2704A-F101”，”2704A” 為 MCU 型

號，”F101” 為燒錄器韌件版本。 

 
 

項目項目項目項目 錯誤資訊錯誤資訊錯誤資訊錯誤資訊 資訊說明資訊說明資訊說明資訊說明 

1 Err0 VPP 電壓錯誤 

2 Err1 OTP 空白檢查失敗 

3 Err2 OTP 燒錄失敗 

4 Err3 OTP 燒錄校驗失敗 

5 Err4 EEPROM 空白或資料異常 

6 Err6 燒錄引腳接觸不良或放置方向錯誤 

 

4.2 MP-III Writer 操作說明操作說明操作說明操作說明 

 

� SN8 檔下載到 MP-III Writer 的 EEPROM 後，插上 MP 轉接板或 V3 轉接板，正確放置

晶片便可進行脫機燒錄等操作（需移除 USB Cable）。 

� MP-III Writer 上電，首先檢查 EEPROM 資料是否正確，如有錯誤提示“Err4”，如果正

確則首先顯示待燒 MCU 型號及燒錄器韌件版本，然後顯示“EEP-”字樣，隨後迴圈顯

示待燒 MCU 型號及其 Checksum 值。 

� 上電後默認操作模式為 FUN6（Auto2），按“Enter”鍵便可進行燒錄。Auto2 表示執

行 Program + Verify 動作，如果燒錄出現錯誤，數碼管會顯示錯誤資訊，同時蜂鳴器報

警，按“Enter”鍵或取下 IC 時可取消報警。 

� 利用“MODE”鍵和“Enter”鍵來選擇執行的功能。 

� 在對晶片執行“Blank Check”、“Program”、“Verify”、“Read”操作時，數碼管

無顯示，黃色指示燈亮起，完成後會有相應資訊顯示。 

� MP-III Writer 可支援 Rolling Code 燒錄，只要在下載燒錄代碼到 EEPROM 時啟動 Rolling 

Code 功能，並設定好 Rolling Code Value 等相關參數即可。每燒錄完一顆晶片時數碼

管會顯示所燒錄 Rolling Code 的最低字組（Lowest Word）資訊。如果燒錄失敗，Rolling 

Code 的值會保持不變，燒錄成功後，Rolling Code 的值會在下次燒錄時進行更改，通過
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FUN7 可查詢到目前燒錄器內的 Rolling Code 值。 

� MP-III Writer 出廠所使用的 EEPROM 型號為 24LC256，空間達 16K Word。請勿任意

更換其他型號 EEPROM，以免造成錯誤。 

� MP-III Writer 在資訊設置方面需要一些特定資訊，故此必須使用與之相配合的燒錄軟體。 
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5 常見故障排除常見故障排除常見故障排除常見故障排除 
 

5.1 進入進入進入進入 Test Mode 

打開 MP-III Writer 外殼，移除待燒錄晶片和轉接板，按住“Enter”鍵不放，再按下“RESET”

鍵，便可進入“Test mode”。在“Test Mode”狀態下綠、紅、黃三個 LED 指示燈迴圈顯示，

蜂鳴器同時發出有規律的提示聲。用戶可使用校正過的萬用表量測 VPP 電壓值是否在正常值

12.7V 左右。再按下“RESET”鍵，可使燒錄器返回正常操作模式。 

5.2 常見故障維修方法常見故障維修方法常見故障維修方法常見故障維修方法 

 

� Err0 表示 VPP 或 VXX 電壓有誤。 

可能故障來源：上板（轉接板升壓電路部分，L1，D1，U1，Q1，R15 等）。 

� Err1 表示 Blank Check Fail。 

可能故障來源：夾緊、轉接板。 

� Err2 表示 Program Fail。 

可能故障來源：夾緊、轉接板或上板（R41~R43、R56）。 

� Err3 表示 Verify Fail。 

可能故障來源：上板（R41~R43、R56）。 

� Err4 表示 Read or Write EEPROM fail。 

可能故障來源：電壓波動引起 EEPROM 資料改變（重新載入.SN8 檔即可）、EEPROM

損傷、EEPORM。 

� Err6 表示 IC 沒有接觸好。 

可能故障來源：夾緊、轉接板。 
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6 附錄附錄附錄附錄 
附錄附錄附錄附錄ⅠⅠⅠⅠ MP-III Writer 主控程式主控程式主控程式主控程式Driver更新更新更新更新 

 
� MP-III Writer 軟體升級非常簡單。請定時到 SONiX 官方網站檢查是否有 IDE 軟體版本更

新，如有更新重新安裝即可完成軟體升級。晶片主控 Driver 名稱、版本、driver 和其所

支援燒錄的 MCU 型號對照表格如下： 

 

晶片主控晶片主控晶片主控晶片主控 Driver 名稱名稱名稱名稱 driver 支持支持支持支持 MCU 型號型號型號型號 

2501B-F101 SN8P2501B.drv SN8P2501B 
2602B-F101 SN8P2602B.drv SN8P2602B 

其他型號依此類推 … … 

    
� MP-III Writer 與 MPI Writer、EZ Writer 及 Writer 3.0 的比較表 

 

Writer 
支持 

聯機燒錄 
Port 

支持 

脫機燒錄 

數碼管 

顯示介面 
電源 

48-pins 
Test Tool 

支持

rolling code 

MP-III 是 USB 是 是 DC 7.5V 是 是 

MPI 否 Printer 是 是 DC 7.5V 是 是 

EZ 
否 

ICE 
Port 

否 否 無 是 是 

Writer 
3.0 

否 Printer 是 否 DC 15V 否 否 

 

附錄附錄附錄附錄ⅡⅡⅡⅡ 配件列表配件列表配件列表配件列表 

 
配件名稱配件名稱配件名稱配件名稱 狀態狀態狀態狀態 說明說明說明說明 

MP-III Writer 標配 由燒錄上板、控制底板和外殼組成 

USB Cable 標配 與PC聯機時使用 

直流電源 標配 7.5V/2.0A 

MP轉接板 另配 附在燒錄器上，依用戶指定的MCU型號來放置 

20-Pins雙母座排線 標配 用於連接V3轉接板的排線 

 

附錄附錄附錄附錄ⅢⅢⅢⅢ 七段顯示器七段顯示器七段顯示器七段顯示器0~9，，，，A~F字型字型字型字型 
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附錄附錄附錄附錄ⅤⅤⅤⅤ    轉接板腳位對應轉接板腳位對應轉接板腳位對應轉接板腳位對應 

 

 
 

�  JP2：通過 20pins 排線連接到 V3 轉接板，如需自行製作 V3 轉接板，請參考下文各型

號燒錄腳位對應表。 

� JP1/JP3：使用 TEXT TOOL 來燒錄 IC，務必將對應型號之 MP 轉接板插入 JP1/JP3 排

針座，如需自行製作 MP 轉接板，請參考下文各型號燒錄腳位對應表，待燒錄 OTP pin1

對應 JP3 pin1，OTP pin2 對應到 JP3 pin2，依次類推。 

� 請注意：自行製作 MP 轉接板時，JP1 及 JP3 的 pin1 如下圖所示（靠右）； 
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SONiX 公司保留對以下所有產品在可靠性，功能和設計方面的改進作進一步說明的權利。SONiX 不承擔由

本手冊所涉及的產品或電路的運用和使用所引起的任何責任，SONiX 的產品不是專門設計來應用於外科植入、

生命維持和任何 SONiX 產品的故障會對個體造成傷害甚至死亡的領域。如果將 SONiX 的產品應用於上述領域，

即使這些是由 SONiX 在產品設計和製造上的疏忽引起的，用戶應賠償所有費用、損失、合理的人身傷害或死亡

所直接或間接產生的律師費用，並且用戶保證 SONiX 及其雇員、子公司、分支機搆和銷售商與上述事宜無關。 
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